Sapphire Bond Candup bonn) HHCTPYKIHS 110 HCIOJIb30BAHUIO

CBeTOOTBep?KIlaeMaH OJHOKOMIIOHCHTHAas aJAre3auBHass CHCTeMa

Marepuan Sapphire Bond siBisieTcst OJHOKOMIIOHEHTHBIM CBETOOTBEPIKIAEMBIM aJITe3UBOM, KOTOPBI
MpPOCT B HCTONB30BaHUM. J[aHHBIN Marepuai pa3paboTaH C IIENbIO CHIBHOTO CIEIUICHHS KOMITO3UTHBIX
MaTepHajoB, KOMIIOMEPOB M METAJUIOB, KaK AParoLeHHbIX, TAK M HEAPAroLeHHbIX, ¢ 3yOHOW SMaibio M
neartnnoM. Kpome storo, Sapphire Bond mpumensieTcst Uit OPOMUTKA KOPHEBBIX KAHAJOB TEpe] HX
IOMOUPOBAHMEM WM [[EMEHTHPOBaHHEM KOpHEBBIX mTudroB. Sapphire Bond pekomenmyercs Takke B
Ka4yecTBe MNpaiiMepa Ui HENPsMbIX KIEEBBIX PECTaBPALMi, HAIPUMEpP, U KEPAMUKH, METaUIMIECKHX
BKJIAZIOK M BKJIAJIOK M3 KOMIIO3UTHBIX MaTepHAJIOB, HAKJIAIOK, BHHUPOB, KOPOHOK M MOCTOB, KOTODHIE, B
CBOIO OYepeb, IIEMEHTHPYIOTCS MATepHaioM XMMHUYECKOTO WM JBOWHOTO OTBepxkieHus. Ero cuibHOE
CIICIUICHHE TMPOMCXOAUT aHAJOTHYHBIM 00pa3oM M CO CTCKIOHOHOMEPHBIMH IIEMEHTaMH. XOpollee
JOJITOCPOYHOE CLEIUIEHHE M XOPOIasi GHOCOYETaeMOCTh C APYTHMH MaTepHalaMi JIOCTUTaeTcst Onaroaapst
COIEPIKaHUIO FPUPa yroNbHOMH KUCIOTH HA OCHOBE METAKPHIIATA.

Sapphire Bond Bo3MOXHO cOYETaTh CO BCEMH MMEIOIMMHUCS B TPOIAXKe KOMITO3UTHBIMU MaTepHalaMH.
JlaHHBIi MaTephan OTHOCHTCS K THAPO(IIBHBIM B CBSI3H C COJIEPKAHMEM dTaHona. [109TOMy ero MOXKHO
MCIIOJIB30BaTh Ha CJIETKa BJIAXKHBIX MOBEPXHOCTSIX JICHTHHA COTJIACHO KTEXHHKE MOKPOTO OOHIMHIa».

B penxux ciy4asx, KOraa peKOMEHIYETCS HCIIONB30BAHHE CAMO— M CBETOOTBEPXKIAeMOIl a/re3nBHON
CHCTEMBI, MOXKHO TIpUMeHATh Matepuan Sapphire Bond B ¢hopme 1BOWHOTO OTBepsKICHHS, & UMEHHO: B
coueranuu ¢ Sapphire Bond Activator (8 coornomrennu 1:1), KOTOpBI HpeacTaBiser co00H OTAeTbHBIH
Matepuai. C LeNblo MCIOIb30BAHUS 9TOr0 MaTepuana [yis arUIMKalkil B 0COObIX CIIydasX PEeKOMEHYeTCst
PYKOBOJICTBOBATHCSI MHCTPYKIIMEH MPOM3BOIUTENIS.

1.Coenunenne
MaTepHaJioB

1.1 M3onsmums
PexomeH yeTcs HCTIONB30BaHKE Koddepaama.

CBETOOTBEPKAA€MBbIX KOMIIO3MTHBIX H KOMIIOMEPHBIX l'[.]'lOMﬁYlpOBO‘lHBIX

1.2.IlpenapupoBanue NOJOCTH

Ilepen HayanmoM mpenapupoBaHUs OYUCTUTH 3y0 OT OCTaTKOB INPEXHUX Marepuanos. Ilonoctsb
pPEKOMEHJyeTCs IpenapupoBaTh C HAUMEHBIIMMHU 3aTpaTaMH  3JI0pOBOro 3y0a, OMalleBbIH  Kpail
npenapupoBaTh HAWCKOCOK (cHuMath oT 0,510 1,0 MM) 1715 yBeNMUeHHs KIECBOM MOBEPXHOCTH SMAIH U
OJJHOBPEMEHHO C 9TUM MPOYHOCTH CLIETIICHHS.

1.3.3ammTa myJabnbl
JI71s 3aIIUTHI MYJIBIBI TIPH TIYOOKHX MOJNOCTAX PEKOMEHIYETCS HAHOCHTH HA JHO TMOJOCTH TOHKHH CIION
MPOKIIAJIKA U3 THAPOOKHCH KaJbIIUsL.

1.4. KoHaIMUHOHHPOBAHME 3MAJIH U JeHTHHA

PexomenyeTcst IpUMEHATh TEXHUKY TOTAJILHOT'O IIPOTPABIMBAHMS

HEOOXOAMMO HAHECTH Telb Uil MPOTPABJIMBAHMS HA MOBEPXHOCTH OMAJM M JEGHTHHA, HAuMHAS OT
sManeBoro kpas Ha 20 cekyHn. Bpems npoTpasnuBanus yBenumausaercs 10 60 cekyHI 1711 MOJIOYHBIX 3y00B
uiM 3y00B ¢ GOIBIINM KOIUYEeCTBOM (Topa. B Teuenne mocnenyromux 20 cekyHI peKOMEHIyeTcs IPOMBITh
9TH MOBEPXHOCTH CTPYEH BOABI M MPOCYIIUTH YUCTOW CTPYEH Bo3ayxa Oe3 comepkaHus macna. J[eHTHH He
clieqlyeT MepecyIinBaTh, T.K. HAIMYHE BIAXKHOrO ACHTHHA OYeHb BakHO Wi ¢yHkuuit Sapphire Bond
IIpoTpaBneHHBIH 3MaeBbIi Kpail JOKEH HMETh MAaTOBO-0EbIil IIBET.

MepbI peJOCTOPOKHOCTH MPH MPOTPABJIMBAHUU:

OueHb Ba)XXKHO HE 3arpsi3HATH YK€ NPOTPABIECHHBIE MOBEPXHOCTH. B citydae 3arps3HeHHs HEOOXO0IUMO
OYMCTHUTb €€ W CHOBA, KAaK OIMCAHO BBIIIE, NPOTPABUTH ONPENENEHHYIO MOBEPXHOCTh. M30eratsb
KOHTaKTa Tejs JUIi MPOTPABIMBAHUA C KOXEH, CIM3HCTON W Iila3aMH. B IpOoTHBHOM citydae MpPOMBITH
OOJIBLIMM KOJIMYECTBOM BOJIBI.

JInst TUITMYHOTO NPUMEHEHHs KOMIIOMEPHOro MaTepuaja NPOTPABIMBAHME YacTO OBbIBAET JIMIIHMM, XOTS
3aMETHO YIy4YIllaeT CLEIUICHne MaTepuania C TBEpIo cyOcTaHIuel 3yoa.

1.5.TIpumenenune Sapphire Bond

B 0OOIBIIOM KOIMYECTBE HAHECTH Marepual KHUCTOYKON Ha TIOBEPXHOCTh ACHTHHA, HHTCHCUBHO pacTHpas
ero no noepxHoctu B TedeHue 30 cexyHn. [1o oKOHYaHHM OCTOPOXKHO BBICYIINTH MOBEPXHOCTh YHCTOM
CTpyéil Bo3yxa (0e3 colepkaHus BOJBI M Maciia) B TeueHre 15cekyH/1, He mepecyiinBas pyu 3TOM JEHTHH.

Buunmanue:

EmxocTs ¢ MaTepuanom Sapphire Bondue Berpsaxusats! B ciyuae, ecin MaTepnan 6yeT HCHONb30BaH
He cpasy, BCKpBITYI0 ymakoBky Sapphire Bond pekoMeHmyercss XpaHHTh B MOMEIIEHUH CO CIa0biM
OCBEILEHHEM C LIEIbI0 N30SKaHMS MPEKICBPEMEHHON MTOMMMEPH3aLUK PU IPSIMOM IONaJaHUH CBETA.
Sapphire Bond ue sBisieTcst caMOOTBEPKIacMbIM — MatepuanoM. CBETOOTBEpKICHHE —MaTepHaia
Sapphire Bond nporcxoaut mpu moMOIIN HOIMMEPH3AIHOHHON Jiamiisl B Teuerne 20 cekyrn. Jlumb
MOCJIE 9TOTO MOXHO IPHUCTYNAaTh K HaHECEHHI0 BTOpOro cios Sapphire Bond.

1.6. Annuinkanust BToporo ciosi Sapphire Bond
IIJ'IH HaHECCHUA BTOPOI'o CJIOS MaT€praia HeO6XOZlI/IMO CHOBa HCIIOJIB30BATh OOCTATOYHOC €TI0 KOJIUYECTBO,
HWHTCHCHUBHO pacTHupast KHUCTOYKOH 110 IIOBEPXHOCTHU JACHTHHA B TCYCHUC 30 CCKYHA.

Distributor: TBI® Company, 6/2 Ostozhenka Str.

RU-119034 Moscow

Manufacturer: S&C Polymer GmbH, Elmshorn, German)c €0482

ITo OKOHYaHMU CleAyeT BHICYIINTh MOBEPXHOCTH JICHTHHA B TeueHHe 15 cekyHnm 4mcToll CTpyéil Bo3myxa
0e3 coaepkaHus Mmacna W npuctynuth Kk 1.7. IlnomOupoBaHue, mnonuMepusanus u (HUHHPOBKA
MOMMMEPU3aLMH IPH IOMOIIM MOJMMEPH3ALMOHHOW jammbl. JIMIIB MOCIE 3TOr0  MOXXHO HAa4YHMHATH
IUIOMOMPOBAHHUE TTOJIOCTH CBETOOTBEPKIAEMBIM KOMIIO3UTHBIM MaTepPHAIIOM.

1.7. IlnomoupoBaHue, noauMepu3anus U GUHUPOBKA
Pexomentyercsi MCIONB30BaTh MHCTPYKLUH IPOU3BOAMUTEINS.

2. TepMeTH3anus MoJOCTH Mepea MJIOMOMPOBAHHEM H3 aMajibrama

2.1.TIpumenenue Sapphire Bond

ITocne m3oMMpoBaHUs 3y0a, MPEMApHPOBAHUS MOJOCTH U B HEOOXOMMMBIX CIIydasX 3allUThl IYJIBITBI
pexomenayercs cobmozmars myHktsl 1.1., 1.2.u 1.3. Sapphire Bond naknansiBaercst aBymst cinosMu (CM.
1.5.u 1.6.).TIpu 3TOM OYECHB BAXKHO, YTO MPOIUTAHHBIC TOBEPXHOCTH OCTAIOTCS CYXUMH H YHCTHIMHE JIO TEX
op, Moka He OyzeT mocTaBieHa IIoMba U3 amanbraMel. B cBs3M ¢ TeM, YTO MOA IUIOMOON M3 aManbraMbl
HEBO3MOXKHO TPOBECTH MojuMepusanuio 1 Sapphire Bondue siisiercst cBeTOOTBEPKAAEMBIM [IPOLYKTOM,
HE00X0aUMO MUHUMYM B TedeHue 20 CeKyHN IOIMMEPH30BaTh COOTBETCTBYIOIINE MOBEPXHOCTH. 3aTeM
MOYKHO CTaBHTh IUIOMOY M3 amajibrambl. AJIbTEPHATHBOW MOXeT ciyxuTh Sapphire Bond B kauectse
aJire3uBa JIBOMHOIO OTBEPIXKACHUS B coYeTaHHU ¢ MaTepuaioM Sapphire Bond Activator.

2.2.Iliom0upoBaHme U3 aMaJIbraMbl
I/ICHOHL3yﬁTe HUHCTPYKIUIO ITPOU3BOAUTEIIA 10 IPUMCHCHHUIO MaTepHrala.

3. TIponuTKa KOpPHEBBIX KAHAJIOB

3.1.1lpenapupoBanue

Pexomenyetcs o0s13aTeNIbHOE IPUMEHEHNE Koddeprama.

YHCTHTD ¥ NpenapupoBaTh KOPHEBbIE KaHANBI HE0O0X0AMMO 3%-bIM PacTBOPOM INEpeKUCH Bojpopoia. J{s
3aKperuieHHs ~ MTH(TOB ~ HEOOXOAUMO CTPOro  cOOMIONaTh PEKOMEHIAIMH IpoM3BoAuTens. [l
OIpeNIeNICHNs HyKHOH JUIMHBI IITU(TA ClIeqyeT COOTBETCTBYIOIIMM 00pa3oM IpenapupoBath kaHal [locie
ONpeJIeNeHNs] JUIMHBI MTH(HTA MOXKHO OTIOXKUTh MX B CTOPOHY M IPOJOKATH MPENapHpOBaTh KaHaI C
LEJTBIO MTOCIIEAYIOIIEr0 HX LIeMEHTUPOBAHHS.

3.2.1IponuTKka KOPHEBBIX KAHAJIOB

B cBf3M C TeM, YTO TOBEPXHOCTH KOPHEBBIX KAaHAJIOB HEBO3MOXHO 00paboTaTh KHUCTOYKOM, ISt
aNIUIMKalid OPUMEHSeTCs — IUMNPHUI, OJarofapsi KOTOPOMY Ha IMpEHapHpOBaHHBIC YYaCTKH KOPHEBBIX
kaHajioB BBomauTcss Sapphire Bond Marepuan BIpbICKMBAeTCsi BO BPEMsl OINOJIACKHBAaHUs B TeueHue 60
CEKyHII, KOTOpOEe TIPOU3BOMUTCSA TPEPHIBHO W pasieisercs Ha 4 nukina. Crnemxyer oOpaTuTh BHUMaHHE HA
TOT ()aKT, YTO COOTBETCTBYIOIIHE YIACTKH IIOBEPXHOCTH, KOTOPBIC UCIIOIB3YIOTCS JUTS CICTUICHHS, TOTDKHBI
OBITH MOCTOSIHHO BIAXKHBIMH. 110 BO3MOXKHOCTH TakKe MPUMEHSTh PACTUPAHHE dTHX YYaCTKOB ACHTATIBHON
KUCTOYKOW. V3MMIIKM MaTepuana CJeIyeT YOaluTh N3 KOPHEBBIX KAaHAJIOB IPH MOMOIIH OyMakKHBIX
MOJIOCOK, & 3aTeM OCTOPOKHO BBICYIIHUTDH B TedeHue 15 cekyHI 4mcToit cTpyéit Bozmyxa 6e3 comepKaHust
Mmacina u Bojel. Croit matepuana Sapphire Bond pekomenayercs monnmepusoBats B Teuenue 20 cekyHI
MOJIUMEPU3ALIUOHHON JIAMITON.

3.3. AnmauKanus KOMIIO3UTHOIO IeMEHTA
Hpocr;6a CJIEAOBAaTh MHCTPYKIHUHU 110 TPUMEHCHUIO, pCKOMeHHOBaHHOﬁ TIPOU3BOAUTCIIEM.

4 Ucnoan3oBanue Sapphire Bondna xapkacax u3 AparoueHHbIX U HeAPAroueHHbIX METAJLIOB, a
TaKke Ha KepaMHU4yecKUX padoTax NPH pPeMOHTEe KOPOHOK U MOCTOB

4.1 00paboTKa MOBEPXHOCTEH KApPKaCcOB NPOTE30B

HpI/ICTyHaﬂ K 06p360T1<e HOBerHOCTCﬁ TIpOTE30B, HCO6XO,HI/IMO Pa3pBIXJINTh METAJUIMYCCKUC ITOBEPXHOCTU
KapKacoB WM TOBEPXHOCTH CIIOMAHHBIX KEPaAMHUYECKHX padOT aiMa3HbIM OOpPOM MM COOTBETCTBYIOIIUM
COIUIOM HMHTPAOpalbHOrO MeCKOCTpyiHOro ammapara. OOpabGoTaB 3aTeM MOBEPXHOCTh Te€JEM s
TIpOTpaBJIMBaHus, pEKOMCHAYCTCSI NPOMBITH €€ OOJIBIINM KOJIMYECTBOM BOJIbI U BBICYIIUTH YUCTOM Cpreﬁ
BO3ayXa. HpI/I 3TOM M30eraTh KOHTAKTa Tejs JUISL TIPOTpAaBJIMBaHUA C KOH(Cﬁ, CJIM3HCTOM M TJIa3aMH.

Kepamuueckue padoTsbl.

Ecn paGOTa BBIIIOJIHACTCA B J'Ia60paT0pI/II/I, TO IIOBEPXHOCTH KCpaMH‘-IeCKOﬁ paGOTLI MOXHO HIPOTPABUTH
O4YCHb OCTOPOKHO OAHOHNPOLUCHTHBIM PacTBOPOM IJIABUKOBOM KHUCIIOTHI. IlaBukoBasi KUCJIOTa SBIISAETCS
OYEHb CUIIBHBIM CPEJICTBOM JUIS IPOTPABIIHBAHKS. VICIIONB30BaTh €€ MOXKHO TOJIBKO IKCTPAOPAIBHO !
ITocne IIpOTpaBJIMBaHUs  IIOMBITH IIOBEPXHOCTH OOJIBIIIMM KOJIMYECTBOM BOJIBI. O6p360TaHHyIO TaKUM
06pﬂ30M TIOBEPXHOCTh MPOTE3a MNPOIMUTAThL COOTBETCTBYIOIIHMM PACTBOPOM CHJIaHA COIJIACHO MHCTPYKIHH
TIPOU3BOJUTEIIA.

4.2. Acnoab3oBanue Sapphire Bond:

JleHTanbHOM KHCTOYKOH  TIiaTenbHO Hawectn Sapphire Bond Ha MeTaumMdeckyr0 MOBEpXHOCTh U
BBICYIIMTh 3aTeM B TeueHHe 15 cexkyHn umcToil cTpy€if  Bo3myxa Oe3 cozmepskaHusl BOIBI M Macia.
[Nonumepuszanuio mMarepuana cieayeT npoBoAuTh B TedeHHe 20 CeKyHI M MO0 OKOHYAHMM HA4yaTh PEMOHT
rnporesa.

5. BoccTaHoBieHHe MJIOMO U3 aMaJbraMbl

5.1.00pa6oTKa NOBEPXHOCTElH U3 aMAILraMbl

Pa3pLIX.]'IeHI/IC aMaJiIbraMOBBIX HOBCpXHOCTCﬁ NPOUCXOAUT IIpHU IOMOLIU aJIMa3HOI'O 6opa (OG}I?:HTCHI)HO
HCIONBb30BaHue Koddepaama) Wid COOTBETCTBYIOLIETO COILIa HHTPAOPAIBHOIO MECKOCTPYIHHOrO ammapara.
IToBepxHOCTH 3y0a MPOTPABIMBAKOTCS COTNIACHO MyHKTY 1.4,

5.2.Mcnoas3oBanue Sapphire Bond
Hanecure Sapphire Bondaeyms ciosmu aHanoru4HsiM 06pa3om, kak ykasaHo B myHkrax 1.5.u 1.6.

5.3. Anmmkanusi KOMIO3UTa
JIyis BOCCTaHOBJIGHHST aMajbraMOBO IUIOMOBI PHUMEHSETCSI COOTBETCTBYIOLIMI KOMIO3UTHBIA MaTepua
COIJIACHO MHCTPYKLUH, PEKOMEHI0BAaHHON NPOU3BOIUTENIEM.

6. YcaoBusi XxpaHeHHs:
XpaHHUTb peKOMEHIyeTCs IIpH Temreparype He Boime 25 rpan.C. Ilo ucteueHNn cpoka roJHOCTH MaTepHal
MIPUMEHSATH HE PEKOMEHAYETCS.

7. Bpemsi padoThI ¢ MAaTEPHAJIOM:

CBETOOTBEPXKACHHE C HCIOJIB30BAHHEM IOJMMEPU3aMOHHON Jamibl puutes 20 cekyHA. XuUMHYECKOoe
orBepkzienne B cootHomennn 1:1 (Sapphire Bond / Sapphire Bond Activator) 6e3 ucmons3oBanust
MOMIMMEPU3AIMOHHOM JIaMIIBl W TbUIeCOca - B TeYeHHe 3-X MHHYT (PEKOMEHIYETCS HCIOIb30BaTh
MHCTPYKLHIO IPOU3BOJUTEIS).

Gebrauchsanweisung

Sapphire Bond

Lichthartendes Einkomponenten-Priming und -BondingSystem

Sapphire Bond ist ein einfach zu verwendendes Hiltendes Einkomponenten-Priming und -Bonding-
System. Es wurde entwickelt fiir eine starke Bindung Compositen, Compomeren und Metallerauf
Zahnschmelz und Dentin und auf Nichtedel- sowie Edimetallen. Sapphire Bond ist aulRerdem geeignet
fur das Impragnieren von Wurzelkanélen vor dessghug bzw. Zementierung von Wurzelkanalstiften.

Sapphire Bond wurde auRerdem als Primer fur intBrétebende Restaurationen entwickelt, z. B. fir
Keramik-, Metall-, und Composit-Inlays, Onlays, \éens, Kronen und Briicken, die mit einem chemisch
oder dualhartendem Zement befestigt werden.

Seine starke Adhésion zu Zahnschmelz oder Dentitaufe auf ahnliche Weise, wie bei Glasionomer-
Zementen. Eine gute langanhaltende Adhé&sionskraft gute Biokompatibilitdt werden durch die
Methacrylatcarbonséureester erreicht.

Sapphire Bond vertragt sich mit allen z. Zt. im Hanerhéltlichen lichthartenden Compositmaterialidaf
der Grundlage von Ethanol ist es hydrophil. Datenrk Sapphire Bond nach der "Wet-Bonding-Technik"
auf schwach feuchten Dentin-Oberflachen angewemdeten.

In den seltenen Fallen, flur die ein selbst- odedldirtendes Priming- und Bonding-System empfohled,w
kann Sapphire Bond in dualhartender Form angewendeten, indem man Sapphire Bond im Verhaltnis
1:1 mit Sapphire Bond Activator vermischt. Der Aktigatist separat erhaltlich. Fur diese speziellen
Applikationsmdoglichkeiten wird auf die Gebrauchsasungsempfehlung fiir Sapphire Bond Activator
verwiesen.

1. Bindung von lichthartenden Composit- und Compomeifrillungsmaterialien
1.1. Isolation
Die Verwendung von Kofferdam wird empfohlen.

1.2. Praparation der Kavitat

Vor Beginn der Praparation ist der Zahn von Rucidga o. 4. zu reinigen. Die Kavitét ist so zu prigoan,
dafl? mdglichst wenig gesundes Zahnmaterial verigedn. Der Kavitéatenrand ist am Zahnschmelz ein gveni
abzuschragef0,5-1,0 mm),damit die Klebeoberflache im Zahnschmelz und dati@tBindungsfestigkeit
vergrofert wird.

1.3. Schutz der Pulpa
Bei tiefen Ausbohrungen muf3 der pulpanahe Kavigitsbh mit einer diinnen Schicht von héartendem
Calciumhydroxid-Unterfulllungsmaterial bedeckt werde

1.4. Schmelz- und Dentinkonditionierung

Es wird die Total-Etch-Technik empfohlen: Man tré8apphire Conditioner auf die Schmelz- und
Dentinflachen auf, beginnend bei den Schmelzranderd 1aRt20 Sek.lang einwirken. Bei Milchzéhnen
oder hochfluoridierten Zahnen wird eine Atzzeit &8t Sek.empfohlen. AnschlieRend wird 20 Sekunden
lang mit Wasser gespuilt und mit wasser- und Olfreigt angetrocknet. Das Dentin sollte nicht zurlsta
getrocknet werden, denn eine leicht feuchte Deh@nitéche ist fur die Funktion von Sapphire Bond
wichtig. Der geétzte Zahnschmelzrand muB ein kvegilées Aussehen haben.

VorsichtsmaRnahme beim Atzen:

Es ist wichtig, dal} bereits angeétzter Zahnschméaht verunreinigt wird. Falls Verunreinigung
dennoch auftritt, muR? erneut, wie oben beschriegeéizt werden. Beriihrung des Atzgels Maut,
Schleimhauten und Augen vermeiden. Falls versebbatlBeriihrung vorkommen sollte, mit viel
Wasser ausspulen.

Fur die typischen Anwendungen bei Compomermateriaist das Anatzen oftmals nicht notwendig, jedoch
verbessert es merklich die Bindung mit der Zahtshidastanz.

1.5. Anwendung von Sapphire Bond

Man appliziert Sapphire Bond in reichlichen Mengueit einem Pinsel auf die Dentinoberflachen und
pinselt den Prime30 Sekundenlang intensiv ein. Anschlieend vorsichtig im wassund Olfreien
Luftstrom etwal5 Sekundentrocknen (das Dentin dabei nicht austrocknen).

Achtung:

Das Sapphire Bond nicht verschitten!

Wenn es nicht sofort angewandt wird, ist bereigpéligiertes Sapphire Bond bei gedampftem Licht
aufzubewahren, damit vorzeitige Polymerisation Hwinfallendes Licht vermieden wird.

Das Sapphire Bond harteicht von allein aus.

Die Sapphire Bond Beschichtung wird durch e Sekundendauernde Bestrahlung mit einer Dental-
Halogenlampe ausgehértet, ehe mit der Applikatinareweiten Schicht Sapphire Bond fortgefahrerdwir

1.6. Applikation einer 2. Schicht Sapphire Bond
Sapphire Bond wird erneut in reichlichen Mengen emiem Pinsel auf die Dentinoberflachen gegeben und
30 Sekunderlang intensiv einmassiert.



Anschlieend wird erneut im olfreien Luftstrom etd4 Sekundenlang getrocknet und dann erneut d ur Reparatur der schadhafien Amalgamfullung isn eichthdrtendes Composit nach del.7. Restorative Placement, Cure and Finishing

Flache mit einer Dentallampe ausgehértet. Danach i lichthértende Composit-Fillung gelegt werden ebrauchsinformation des Herstellers zu legen. Refer to manufacturers instructions for placememting and finishing ofight cure restorative materials.

N u . 6. Lagerhinweis fur Sapphire Bond 2. Sealing of the Cavity before Amalgam Filling Restrations
1.7. Legen der Fillung, Ausharten und Finieren . . " . - . L9 . .
Beachten Si% die Gebraughsanweisungen des jeweikgmrstellers fir das Legen der Fillung dggcht Uiber 25 °C und lichtgeschiitzt lagern! Nachatibdes Verfallsdatums nicht mehr verwenden! 2.1. Application of Light Cure Sapphire Bond to Denin/Enamel
Ausharten sowie das Finieren von lichthartenden itmaterialien. ' After isolation of tooth, preparation of cavity,chim case of need pulp protection according poift, 11..2.

7. Verarbeitungsdaten and 1.3., apply Sapphire Boimdtwo layers by the same way as in5and1.6 described.

2. Versiegelung der Kawtqt vor dem Legen einer Amglam-Fillung 232EgngzgfIE;Z?TJ;Z%L?';E'Sng;DeQitraelIggf;und Sapphire Bond Activator 20 sec It is essential that the primed areas are dry antheminant free for the amalgam applicatiBecause light
2.1. Anwendung von Sapphire Bond _ fir chemischeHArtun ohnegL'cht Lpth)a sschiuR PP ca. 3 min curing under amalgam restorations is impossible, ahthe primer does not selfcureit is essential to cure
Nach Isolation des Zahns, Praparation der Kavitdtggf. Schutz der Pulpa analog Abschaift, 1.2.und U! o Gl brauch ung (¢ ! y ﬁl u - Su ) binel Bet -em the coating by exposing its entire area to a déwtiigen light unit foP0 secondsefore application of the
1.3. wird Sapphire Bond in zwei Schichten auf gleicheis®, wie in den Abschnitteh.5. und 1.6. (siehe Gebrauchsanweisungsempfehlung fur Sappbind Bctivator) amalgam filling. Alternatively, please use the Sapm Bond in the dual cure mode (in addition with
beschrieben, appliziert. - Sapphire Bond Activator).
Dabei ist es wichtig, daR die impragnierten Fladnecken und sauber gehalten bleiben, ehe mit degen Sapphlre Bond Instructions for Use 92 Application and Condensing of Amalgam

einer Amalgam-Fillung begonnen wifda eine Lichthartung unter Amalgamfillungen unmdéglich ist Light cure single component adhesive

und das Sapphire Boricht von allein aushérten kann,ist sehr wichtig, daR mindeste@® Sekunden Apply amalgam according instructions of the mantafee.

Sapphire Bond is a simple to usee bottle light cure single component priming anddentinoenamel

lang mit einer Dentallampe ausgehértet wiethe die Amalgam-Fullung gelegt wird. Alternativ kam S h " . ) 3 Primina of root canals
Sapphire Bond als dual-hartbares Adhasiv verwendetverden (in Verbindung mit Sapphire Bond adnesive in onelt is designed for strong bonding cbmposites, compomersind metals t@namel and 31 Pre argation
Activator). dentin a_n_d nonprecious and precious meta_l§apph|re Bond can be also used for priming the caogls ©-1. p ] )
before filling of the root canals or cementatioreatlodontic posts. Use of a rubber dam to isolate the tooth is styprgtommended.
2.2. LO‘lfge” delr Amalgilam-FUIIung hend d d ’ Sapphire Bond is further designed as a primer ridiréct adhesive restorations, e.g. ceramic, matdl Prepare and clean the root canal with hydrogenque¢3%) or sodium hypochlorite solution.
Legen Sie die Amalgam-Fullung entsprechend der &mis-anweisung des Herstellers. ita i : i i i - . . . . N
gensied gam-uiung entsp wersung composite inlays, onlays, veneers, crowns and bsidgth a self or dual curing composite cement. For fixing of endodontic posts with composite cetserFollowing the directions of the selected post
3. Imprégnierung von Wurzelkanélen Its strong adhesion to etched enamel or dentingeds on principles similar to that occurring witfhanufacturer, prepare the canal to accept the ppate length post. Trial fit the post and adjustlength,
3.1. Praparation glassionomer cements. Good, long lasting adhediemgth and good biocompatibility are attained Hinecessary. Remove the post and prepare the frartake endodontic post cementation.
i i i . methacrylate grafted polycarboxylic acids. o
Die Verwendung von Kofferdam winghbedingt empfohlen y g poly xyli i 32 Priming of root canals
Préparieren und reinigen Sie die Wurzelkandle mitas¥ér-stoffperoxid-Losung (3%ig) odeBapphire Bond is compatible with all current braofigisible light cure composite restorative madtsi It is Because the surfaces of the root canal surfacemasccessible by a brush, use a syringe for gipéication
Natriumhypochlorit-Lésung. ethanol-based_ and hydrophilic. Therefore SapphaedBcan be used on slightly moist dentin surfavest (of Sapphire Bond and flush it into the preparedt ranals. The flushing must go on over a tim&®f
bonding technique). secondsdiscontinuous i cycles.All the dentin surfaces must kept wet with thanmt over the specified

Fur die Befestigung von Wurzelkanalstiften folgee &en Anweisungen der Hersteller. Prapariererd8ie ‘me b v brushing th ibl . brush
Kanal, um die erforderliche Lange der Wurzelkarftéstestzustellen. Machen Sie die Stifte passéndife In the rare cases a dual or self cure priming amdling system is recommended Sapphire Bond cadugét iMme by generously brushing the accessible surfattésa brush.
jeweiligen Kanale und stellen Sie, falls notwendige Lange ein. Legen Sie die Wurzelkanalstiftendaaure which is applied as a 1:1-mixture of SappBond and Sapphire Bond Activator. The activator s excess of the primer in the canals is to be s@dawith soft tissue paper. Dry the root canal icasty

beiseite und praparieren Sie dann die Wurzelkdiiéldie Einzementierung der Stifte. available separately. For these applications tefeecommendations for use of Sapphire Bond Aativat  with oilfree air for 15 seconds and cure the SampBiond coating with a dental halogen light unit 20
seconds.
3.2 Imprégnierung von Wurzelkanélen 1. Bonding of Light Cure Composite and Composer Filhg Restorations
Weil die Oberflachen in den Wurzelkanalen nicht entem Dentalpinsel erreichbar sind, ist eine 8ertir 1-1- Isolation _ _ 3.3. Cement placement _ )
die Applikation zu verwenden, mit der das SappBived in die préaparierten Wurzelkanale einzuspriisen Rubber dam is the recommended method of isolation. Refer to manufacturer instructions for placement @uring of the composite cements.
(Ijjizionliilgjg;ltiiehner(rec:{gtlgtEsdiLfsrthariﬂll‘JI;l:]%ch\;v::gls;rftllij::?lggFlggﬁ;r?oszﬁgr}?j?ré; \\//g[)uﬁé’%bl.z. Cavity P_reparation _ ) _ o o 4. Application of Sapphire Bondon Precious and Nonpgcious Metals and
erden. standi benei t bleiben. Soweit méglichdwilie Benet n’ durch Einmassage mit ein Clean the tooth with flour of pumice and water ptio preparation. Prepare the cavity with minimadth Ceramics for repairing of crowns and bridges

Vlslentalp’insel ur:?erstUtzt.Z foen. el gl zung au : 9 It eiN€%yuction. Margins should have a sligbt5 - 1.0 mm)bevel placed in the enamel to increase the surface. Treatment of the surfaces of the prosthetic wés
i o _ _ ) o _ area for greater bond strength. Rough surfaces of metallic or fractured ceramidam@s with a diamond bur (40pm) or with suitable
Uberschussiger Primer wird aus den Kanalen z. Btelsi Papierspitzen abgesaugt und die behandelten . intraoral sand blasting. Treat the roughen surfadtss Sapphire Conditioner, then rinse with pleatyvater
Flachen fiir 15 Sekunden mit 6l- und wasserfreidt varsichtig getrocknet. Die Schicht aus SappBicad 13- Pulp Protection _ _ _ . . and dry afterwards with oil and waterfree air. Rravcontact of the etchant with skin eyes and gaigi
wird mit einer Dentallampe fi20 Sekundengehartet. Cavity floor of deep excavations should be covenéth a thin layer of hard setting calciumhydroxidg. o

material. '
3.3. Applikation des Composit-Zementes . o Optional for ceramics:
Folgen Sie der Gebrauchsanweisung des Herstellees Applikation und Aushérten von Compositl-4- Enamel and Dentine Conditioning If the prosthetic work can be done extraorally,aceics can be etched with 1% hydrofluoric acid, but
Zementen. Recommended is the total etch technique. Agp@pphire Conditioner onto the enamel and dentingaution: hydrofluoric acid is strong corrosive. Bever use it intraorally.

surfaces beginning with the enamel bevels. Leageetbhing gel in place f&0 secondsOn primary teeth It ded t . th theti Kt fikgth itable sil . ior t licatiof
4. Anwendung von Sapphire Bond auf Edel- und Nichtielmetallen sowie Keramiken bei  and teeth high in fluoride, @0 secondetch is recommended. Rinse for 20 seconds witlewty itin a ¢ IS rﬁ_corgmegl Re ‘ 0 prime the pr?s etic \?/c;r;n 1 a suitable stiane primer prior o applicato

Reparaturen von Kronen und Briicken water and oil-free airstream, b not desiccate. A slightly wet dentine surface is im@of for the function SaPPhire Bond. Refer to instruction for use ofsfene primer.

a4.1. Oberflachenbehandlung der prothetischen Arbeit of Sapphire Bond. The etched enamel bevel showd aahalky white appearance. 4.0. Application of Sapphire Bond
Metalloberflachen und gebrochene Keramikoberflagied mit Diamantschleifer aufzurauhen (40pm), oder Etching precaution: Apply Sapphire Bond generously with a brush ontortietallic surfaces and dry these surfaces witthair

mit geeignetem intraoralen Sandstrahler. Behandgil die aufgerauhte Oberflache mit Sapphire |1 is essential, that etched areas are not conttedrby anything. If contamination occurs, re-etafse is oil and water-free for 15 seconds. Then cureptiraer with a dental halogen light unit 20 secondsnd

Conditioner, sptilen Sie mit viel Wasser und trockiie danach mit wasser- und Olfreier Luft. Man it water and dry as above. Avoid etching gel aohtwith oral soft tissues, eyes and skin. If aotdl Start the repair work.
vermeide den Kontakt des Atzgels mit Haut, Schieimtiund Augen. contact occurs, flush immediately with copious antswf water.

. . . N 5. Reparations of fillings with amalgam
Optional fir keramische Arbeiten: For the typical indications of compomers etching is mostly not recommended, but it improvess Treatment of the amalgam surfaces

Falls sich die prothetische ArbeitiZerhalb des Mundes befindet, kann auch ggf. mit 1% Flufssgeatzt .qnsiderably the bonding with tooth material ; - . ) . . .
werden, aber Vorsicht, FluBsaure ist stark atzéhd. extraoral verwenden! Nach dem Atzen ist mit y ¢ ' Rough metallic surfaces with a diamond bur (40pmyith suitable intraoral sand blasting.

reichlich Wasser abzuspllen. 1.5. Application of Sapphire Bond Areas of enamel & dentine are to etch by the sameas inl.4. described
ply Sapphire Bond generously with a brush ont® émamel and dentin surfaces 8% secondswith

Es wird empfohlen die so vorbehandelte prothetigatieit an den zu primenden Flachen mit einem #s P

Prothesenmaterial geeigneten Silanprimer zu impesgn Man beachte dazu die  zugehorig@itation. Dry cautiously with oil free air for Keconds. Do not desiccate the dentin. ibzp;ly Sap%ﬁﬁgcsggg i%ftvsvipl)s;gﬁ Egcr;?ding ChagtsrandL.6.
Gebrauchsanweisung. Cure the Sapphire Bond coating by exposing itsrergtiea to a dental halogen light unit % seconds
42 Anwendung von Sapphire Bond before application of a second layer of SapphiradBo 5.3. Application of a composite
Tragen Sie Sapphire Bond sorgfaltig mit einem Dipitiael auf die metallische Oberflache auf und krem Notes Do not rinse off the Sapphire Bond! If not useshiediately, place dispensed Sapphifé" P29 the amalgam filing, applicate a tighring composite according manufacturers Instinst
Sie diese Oberflache 15 Sekunden lang im 6l- unsserdreien Luftstrom. Harten Sie dann den Priger ~ Bond in subdued light to prevent premature polyraion by incident light. The Sapphire Bong, Storage of Sapphire Bond
Sekunden lang mit einer Dentallampe aus und beginnen Sie aref®dfiid mit der Reparatur der will not selfcure. Do not store above 25 °C (78 °F)! Avoid storageiiect sunlight. Do not use after expiration date.
prothetischen Versorgung. o .
1.6 Application of a_ Second Layer of Sapphire Bond 7. Technical Data
5. Reparaturen von Amalgamfillungen Apply again the Sapphire Bond generously with asbranto the adhesive surfaces 8@ secondswith Time forlight cure with a dental halogen unit 20 sec
5.1. Behandlung der Amalgamoberflachen agitation. Setting-time of the 1:1-mix of Sapphire Bond / Saipp Bond Activator for autocure

Amalgamoberflachen sind unter Kofferdamschutz ménantschleifer (40um) oder mit einem geeignet

i i #h ol fe ; : (without any light; air excluded) ca. 3 min
intraoralen Sandstrahler aufzurauhen. Zahnflachehrachl 4. anzustzen. ﬁ"ﬂoroughly dry again the primed areas with oil feéefor 15 secondsand cure the Sapphire Bond coatuﬁ/

by exposing its entire area to a dental halogeint ligiit for 20 secondsbefore placement of a light curdT€fer to recommendation for use for Sapphire Baatvator).

5.2. Anwendung von Sapphire Bond composite.

Applizieren Sie Sapphire Bond in zwei Schichten gleiche Weise, wie in den Abschnittérb. und 1.6.

beschrieben.
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